
１.すべては金型プレートから。 ２.本物のゼロ・クリアランスとは。

３.日本でしかできない樹脂金型。 ４.小径ギアの高精度化ニーズに対応。

金型の高寿命化の一町目一番
地は、金型プレートの平面・
平行の見直し。今回も数多く
のユーザ様の実例を通して、
その効果をお伝え致します。

手作業では出せない品位とエッ
ジ。ここから精密プレス分野で
は割ダイ活躍の場が増えていま
す。真のゼロ・クリアランスの
追求がもたらす効果とは？

ニーズの高まる高精度な小径ギ
ア。新開発の小型インデックス
を中心にヘリカルギア、スプラ
イン加工にも対応したナガセの
「回転・割出」技術を披露。

超精密加工技術で、コスト・品質・納期を改善。

４つの見どころをご用意。出展機・コンセプト詳細は中面をご覧下さい。

溝、成形、能率、鏡面加工に
も一台で対応可能なサドル型
成形研削盤や□ 4 0 0 m m サ イ ズ
の 5 面 直 角 研 削 盤 が 実 現 す る
先 進 的 なものづくりを紹介。

とあるお客様は仰られます。「パンチやダイなどの部品精度にはこだわるのに、金型プレートの品質には考慮をされていないのはなぜ

だろう」。各部品の精度を追求する前に、金型プレートの品質を向上させたほうが寿命は改善されるのだと。そのお客様のところでは

金型の素材から焼き入れ具合、加工が与える歪みまで徹底的に研究されて、驚くほど高品質な金型をつくり出されています。

多種多様な製品を適した量だけ、はやく適正コストで製造することが求められるようになった昨今。今回のMECT2013でナガセは「超

精密加工によるコスト・品質・納期の改善」をテーマに出展致します。今回も数多くの要素技術や検証加工ワークを通して、様々な提

案をさせて頂きます。しかし、それはあくまでナガセからの提案です。今回の展示会で、じつは私たちがもっとも知りたいことは、お

客様のこと。お客様がいま改善したい課題は、品質・精度、コスト、それとも納期の問題ですか？　ぜひ同封のアンケートに記載した

ような内容について、じっくりとお話させて頂けないでしょうか。「過去のどの展示会よりもお客様と話をすること」。それが今回の

私たちのサブテーマ。スタッフ一同、ぜひ皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

メカトロテックジャパン 2013

2013年10月23日（水）-10月26日（土）
開場時間：10:00～17:00※
場所:ポートメッセなごや ナガセ小間：3A13

★ご来場時には、同封の招待券をお持ち下さい。

※10月25日(金)はナイター開催 19:00まで

　最終日26日（土）は16:00まで

展示 会招待券在中

コスト、手間、不良を減らす原理原則とは？



理想の鏡面、理想の平面の創成を追求したナガセの

「最高傑作」。①全軸への油静圧案内の採用だけで

なく前後・左右軸駆動をリニアモータ化。かつてな

いほどシャープな鏡面を実現。②金型高寿命化の一

丁目一番地の平面・平行・直角の創成を容易にする

多数の新機能を搭載。③優れた各軸の同期運動精度

を活かし、コンタリングやクラウニング等の形状創

成加工が可能。更に三次元測定器に迫る高精度な機

上測定ユニットと作業を容易にするソフトを実装。

既に導入されたお客様から高い評価を得ています。

【主な仕様】チャック寸法：600mm×300mm、テーブル作業面積：
800×450mm、テーブル上面から砥石軸芯：535（620）mm、砥石径
：φ200～305x25～38xφ127mm、軸仕様：S4（全軸油静圧案内）、
左右送り速度：30m/min、機械寸法：W3390xL3372xH2550mm

超精密成形平面研削盤
Super precis ion forming surface gr inder

超精密ハイレシプロ成形研削盤
Super precis ion high reciprocation forming gr inder

高剛性・高精度成形平面研削盤
High precis ion forming surface gr inder

zero

第43回「機械工業デザイン賞」受賞!! トリプルゼロ

の追求で、従来の２倍の能率で超硬金型部品製作を

実現。①ゼロクリアランス:2000反転/min※の超高速

テーブル反転と微細な切り込みによりサブミクロン

の形状精度での超硬部品の成形加工が可能。②ゼロ

セッティング:±0.25μmでの繰り返し位置決め再現

性での自動ワーク交換・反転・取付を実現。段取り

作業を大幅に削減。③ゼロストレス:人間工学に基づ

くマシンデザインにより操作性・作業性を大幅に向

上。ますます使いやすく、高能率なマシンへ。

【主な仕様】テーブル面積：80×100mm、システム治具 パレット
サイズ：φ110mm、取付位置決め再現性：±0.25μm、砥石径：φ
φ100～160×0.1～10×φ40mm、軸構造：AL2S、テーブル反転回数
：2000反転/min（※20mmストローク時）、砥石ヘッド旋回：±5°

樹脂金型や高精度治具製作メーカからの評価されて

いる高精度成形平面研削盤。①0.1μmのNC指令値を

活かせる高い追従性能。②高剛性設計により重切削

から高番手砥石を用いた加工まで対応。静圧スピン

ドルの選択で鏡面加工も可能。③40m/minの高速反テ

ーブル反転。コンタリング成形加工、総型加工も従

来にない能率と精度で実現します。④一新された操

作盤とZeroソフト。溝加工や成形加工、平面、鏡面

加工も対話式ソフトで容易に。CAD/CAMによる加工プ

ログラムの転送、加工範囲や条件設定も容易。

【主な仕様】チャック寸法：500mm×200mm、テーブルサイズ：650
×230mm、テーブル上面からスピンドル中心までの高さ：470mm、
砥石径：φ180～255x8～19xφ50.8mm、軸仕様：BLD2、左右送り速
度：40m/min、機械寸法：W3100×L3000×H2300

理想の鏡面、平面。
ナガセの最高傑作。

第43回
機械工業
デザイン賞
受賞機

サブミクロンの形状精度、
従来の二倍の生産性。

溝、成形、平面、
鏡面もこれ一台で。

プレミアムクラブ会員様には『I.C.』9号「手順と条件」特集を先行配布!!　未入会の方はぜひこの機会にご登録ください。
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